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Abstract (en)
The device comprises a wall consisting of a plurality of electrically conductive members (15) separated by electrically insulating members (16). A
proportion of the slots (5) for feeding electrolyte are situated in the electrically conductive members, while a proportion of the slots (6) for removing
the electrolyte are situated in the electrically insulating members. At least a proportion of the electrically conductive members are connected to a
terminal of a source of direct current (14), the other terminal of the source of direct current being connected to the substrate (2). The height of the
electrolysis gap (11) may vary periodically. <IMAGE>

Abstract (fr)
Le dispositif comprend une paroi constituée d'une pluralité d'éléments électriquement conducteurs (15) séparés par des éléments électriquement
isolants (16). Une partie des fentes (5) d'alimentation en électrolyte sont situées dans les éléments électriquement conducteurs. tandis qu'une
partie des fentes (6) d'évacuation de l'électrolyte sont situées dans les éléments électriquement isolants. Au moins une partie des éléments
électcriquement conducteurs sont raccordés à une borne d'une source de courant continu (14) l'autre borne de la source de courant continu étant
raccordée au substrat (2). La hauteur de l'intervalle d'électrolyse (11) peut varier de manière périodique.
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